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EMG iCAM®

Unsere Losung

Bessere Prozessstabilitat & Zuverlassigkeit

Das EMG iCAM®-System basiert auf
der Multi-Kamera-Array-Technologie
und kann fur die Messung von Band-
breite und Streifenbreite sowie zur
Locherkennung mit hoher Prazision
in unterschiedlichen Bandbehand-
lungsanlagen eingesetzt werden.

Die hochprazise Messung der Band-
und Streifenbreite erlaubt die exakte
Kontrolle der Messerabstande sowie
der Messerpositionen.

Diese Informationen kénnen als
wertvolle Referenz fir den nachsten

Prozessschritt verwendet werden,
um Ungenauigkeiten zu vermeiden
und die Qualitat der Endprodukte zu
verbessern.

DarUber hinaus entstehen durch
Defekte oder Fremdkdrper, die

im laufenden Produktionsprozess in
das Material gepresst werden, Locher
auf der Oberflache des Bandes, die
ebenfalls zu Ausfallen und Stillstan-
den der Maschinen fuhren. Press- und
Beschichtungsprozesse fur Bleche
erfordern einwandfreie Grundmate-
rialien ohne Locher.

Die Lochderkennung ermaoglicht die
Auswahl der erforderlichen Material-
qualitat gemal den Kundenspezi-
fikationen. Material, das nicht die
erforderliche Qualitat erfullt, wird
aussortiert. Das aussortierte Material
wird nicht fur die Pressprozesse ver-
wendet, was Zeit, Energie und Geld
spart.

Locher durfen an dieser Stelle nicht
mit Kleinstlochern (Pin holes) ver-
wechselt werden.




EMG iCAM®

Mulit-Kamera-Technologie
Hochprazise & beruhrungslos

Messprinzip

» Multi-Kamera-Array-Einheit oberhalb des Bandes

» LED-basierte Hinterleuchtungseinheit unterhalb des
Bandes

» Abstand der Kameras zum Band ca. 210 oder 345 mm

» Abstand der LED-Hinterleuchtungseinheit zum Band
ca. 150 mm - 200 mm

» Lichterkennung von der Hinterleuchtungseinheit auf die
Bandbreite

inheit / B: Kamera / C: Bandkante /
ahlung (850 nm) / F: LED-Hinterleuch-
assungsbereich der Kameras (FOV) /

- Spalt oder Loch

Leistungsmerkmale

» Hochprazises und beriihrungsloses Messverfahren

» Hochgeschwindigkeits-Datenverarbeitungsfunktion

» Modularer Aufbau und kundenspezifische Anpassung an
die Anforderungen an Breite und Prazision der verschiede-
nen Produktionslinien

» Verschiedene Schnittstellenldsungen zur Erfullung der
Anforderungen an verschiedenen Standorten

» Geringer Einbauraum

» Keine beweglichen Teile, geringe Wartungskosten

Kalibrierschablone zur Realisierung der hochgenauen
Bandbreiten-/ Streifenbreitenmessung



EMG iCAM®

Flexibles Kamerasystem
kompakt & unempfindlich

Kompaktes Kamerasystem

» Lichterkennung durch einen monochromatischen » Nahezu vollstandige Vermeidung von Fremdlichteinflissen
CMOS-Chip » Anzahl der Kamera-Arrays kundenspezifisch anpassbar an

» Schnelle Bilddatenverarbeitung auf Basis von FPGA- Breite und Anforderung der verschiedenen Produktions-
Technologie linien (siehe Anwendungsbeispiele)

» Verschiedene Kameraobjektive verfugbar, diese kdnnen
je nach Anwendung ausgewahlt werden




EMG iCAM®

Anpassbar auf Inre Prozesse
100 % die richtige Entscheidung

Kundenherausforderungen

» Schnelle und hochgenaue Bandbreiten- und Streifen-
breitenmessung zur Eingangs- & Prozesskontrolle

» Exakte Erkennung von Léchern zur Uberwachung der
Bandqualitat

Anwendungsbeispiele

; Kameras

Bandbreite (max.)

Bandbreite (min.)

Ij'

LED Hinterleuchtungseinheit

» Bandbreitenmessung in Farb-
beschichtungsanlagen
> Nur randbereichsbezogene
Messung erforderlich
» Reduzierte Anzahl von Kameras
» Konzentration auf den Band-
kantenbereich

» Streifenbreitenmessung

Kameras

> 100 % Bandkontrolle erforderlich E ]
> Kameraprofil komplett bestickt I I l . l . . l I

> Ausrichtung und Objektivtyp Ba{‘nﬁ"?ﬁ"te

anwendungsbezogen gewahlt
» Vollstandig ausgestattet auch fur
den Einsatz mit Locherkennung

LED Hinterleuchtungseinheit




Technische Details
100 % effizient

Messtechnologie

Anwendungen

Kamerabasierte Technologie (CMOS-Chip)

Inline-Messung von Band- & Streifenbreite & Locherkennung

Alle metallischen & nichtmetallischen Oberflachen, nahezu unabhangig der
Oberflachenbeschaffenheit (z. B.):

Bandmaterial
Band)

» Stahl (kaltgewalztes Band, feuerverzinktes Band, galvanisch verzinktes

» Aluminium (unbeschichtet, vorbehandelt)

Abstand Messprofil / Band

Abstand Hinterleuchtungseinheit / Band
Passline-Erfassungsbereich
Messbereich

Materialdicke
Messgenauigkeit

Kleinste erkennbare Lochgrolze
Umgebungstemperatur <50 °C*
Bandtemperatur <60 °C*
Relative Luftfeuchtigkeit
Stromversorgung

* andere auf Anfrage

bis zu 2.950 mm*

ca. 210 oder ca. 345 mm¥*
ca. 150 mm - 200 mm*

19 mm (inkl. Banddicke, Bandkantenrippel, Bandwellen)

bis zu 9 mm (abhanging von der Anwendung)

Bandbreitenmessung: bis zu +/-0,1 mm (2 o)
Streifenbreitenmessung: bis zu +/-0,05 mm (2 o)

bis zu 0,2 x 0,2 mm**

5-85 % (nicht-kondensierend)
110-240 VAC; 50/60 Hz

** hangt von der Liniengeschwindigkeit und der Materialstarke ab, bei nicht perfekt vertikalen Bohrungen mussen Abweichungen bertcksichtigt werden

EMG iCAM®

Kundennutzen
lhre Vorteile

» Schnelle Bilddatenverarbeitung durch FPGA-Technologie

» Nahezu vollstandiger Ausgleich von Umgebungslichtein-
flissen

» Modulares, skalierbares Systemdesign ermdglicht
spatere Anwendungserweiterungen

» Verschiedene Anwendungen auf Basis derselben
Hardware

» Langlebige, wartungsarme LED-Hintergrundbeleuchtung

» Optimierung des Prozesses und des Materialausstol3es

» Transparente Eingangskontrolle und prazise Prozess-
steuerung

» Minimierung von Randbeschnitt und effiziente Prozess-
freigabe durch Datenmanagement und Visualisierung
der Messdaten

» Inline-Messung (kontinuierliche Bandmessung, proto-
kolliert)

» Keine beweglichen Komponenten; geringer Wartungs-
aufwand

» Alle EMG-Systeme basieren auf derselben Hardware-
und Software-DNA: Reduzierung der TCO (Total Cost of
Ownership)
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